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摘要(译)

本发明涉及一种OLED显示面板的封装方法、OLED显示面板及OLED显示装置。其中，该OLED显示面板的封装方法包括：提供基
板和盖板，在所述基板上形成覆盖层，其特征在于，所述覆盖层具有凹状结构。所述方法进一步包括在所述盖板上形成具有凸状结
构的又一覆盖层或者形成粘合剂，其中所述凸状结构的凸起或者所述粘合剂能够容纳于所述凹状结构的凹陷中。
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